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  武汉高德红外股份有限公司 

关于收到某型号系统产品《胜出通知书》的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某型号系统产

品《胜出通知书》，具体情况如下： 

一、胜出通知书主要内容 

胜出单位及产品：武汉高德红外股份有限公司、某型号系统产品；  

因项目信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免

披露销售对象的具体信息。 

二、胜出项目对公司的影响 

公司凭借多年来在红外行业的技术领先优势和多品类红外核心器件的国产

化量产，积极参与各型号产品竞标项目，竞标成绩优异。 

1、本次中标的某型号系统产品，是公司既有型号产品在新型号项目上的竞

标胜出，后续将进入批量交付阶段。公司将积极推进该型号产品订货合同的签署，

对公司未来的经营业绩产生积极影响。 

2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

三、风险提示 

截至本公告披露日，中标项目正式合同尚未签订，待合同签订后另行公告，

敬请广大投资者注意投资风险。 

    四、备查文件  

某型号系统产品《胜出通知书》。 

 

特此公告。 

武汉高德红外股份有限公司 

                                                  董事会 

 二〇二〇年十一月二十四日 


